
 

OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA  13/02/2023 

Nº expediente: SUM-22/22 OTT 

Objeto 

Suministro de una máquina de soldadura de hilos automática 
(WIRE BONDER) de sobremesa para el Centro de Materiales y 
Dispositivos Avanzados para TIC (CEMDATIC) de la Universidad 
Politécnica de Madrid 

Plazo de ejecución Catorce (14) semanas 

Importe de licitación 
85.000,00 €, IVA excluido 

102.850,00 €, IVA incluido. 

Importe de 
adjudicación 

84.800,00 €, IVA excluido 

102.608,00 €, IVA incluido. 

Procedimiento 
adjudicación Procedimiento Negociado sin Publicidad. 

Fecha de 
adjudicación 16 de septiembre de 2022 

Publicación 
adjudicación Plataforma: 13 de febrero de 2023 

Fecha de 
formalización 23 de septiembre de 2022 

Publicación 
formalización Plataforma: 13 de febrero de 2023 

Nº criterios 
adjudicación Uno (1). 

Nº de licitadores Uno (1). 

Nº de licitadores 
PYME Uno (1). 

Adjudicatario 

 
SURFACE MOUNT TECHNOLOGY EUROPE, S.L. 

PYME: SI 

Modificaciones NO PROCEDE. 

Resolución de 
contrato NO PROCEDE. 

 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD 

Suministro de una máquina de soldadura de hilos automática 
(WIRE BONDER) de sobremesa para el Centro de Materiales y 

Dispositivos Avanzados para TIC (CEMDATIC) de la 
Universidad Politécnica de Madrid 


